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ANNEXE A : LISTE DES PRODUITS 
NÉCESSAIRES À L’IA ET DES SECTEURS 
ÉCONOMIQUES CONCERNÉS

Annexe A.1 : Liste non exhaustive des produits nécessaires à l’IA

Code 
du SH

Désignation des marchandises Explication Type

280461
Silicium ; contenant en poids au moins 
99,99% de silicium

Matière première essentielle pour la 
fabrication de couches isolantes dans les 
transistors et les circuits intégrés.

Matières 
premières

280421 Gaz rares ; argon
L'argon nettoie les métaux, prévient 
l'oxydation et permet une gravure et  
un dépôt non réactifs.

Matières 
premières

280429 Gaz rares ; autres que l'argon

Matières premières essentielles utilisées 
dans la fabrication des semi-conducteurs, 
souvent comme réducteurs ou agents de 
nettoyage.

Matières 
premières

280440 Oxygène

L'oxygène de très haute pureté est une 
matière première essentielle qui joue le 
rôle d'agent oxydant dans des processus 
tels que le dépôt de couches de silicium, la 
gravure et la neutralisation de gaz réactifs.

Matières 
premières

711021
Métaux ; palladium, sous formes brutes 
ou en poudre

Matière première essentielle des 
catalyseurs et composants pour la 
fabrication de matériel pour l'IA.

Matières 
premières

281111
Fluorure d'hydrogène  
(acide fluorhydrique)

Produit chimique spécial utilisé pour 
nettoyer et graver les plaquettes de 
silicium, retirer le dioxyde de silicium et 
préparer les surfaces pour un traitement 
ultérieur.

Produits 
chimiques 
transformés

290919

Éthers acycliques et leurs dérivés 
halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés, 
autres que l'éther diéthylique (oxyde  
de diéthyle)

Solvants utilisés dans la fabrication 
des semi-conducteurs, y compris les 
formulations de résines photosensibles  
et les agents de nettoyage.

Produits 
chimiques 
transformés

292990
Composés à fonctions azotées ;  
n.c.a. dans le chapitre 29, à l'exclusion 
des isocyanates

Produit chimique spécial utilisé dans 
la fabrication des semi-conducteurs, 
souvent pour les processus de dépôt  
ou de gravure.

Produits 
chimiques 
transformés

280469
Silicium ; contenant en poids moins  
de 99,99% de silicium

Matière première essentielle dans 
la fabrication de semi-conducteurs 
pour l'IA, avec une pureté de silicium 
légèrement inférieure.

Produits 
chimiques 
transformés

281119
Acides inorganiques ; autres que 
fluorure d'hydrogène

Produit chimique spécial utilisé pour 
graver du polysilicium afin de créer 
de fines rainures et des trous sur les 
plaquettes de silicium pour circuits 
électroniques.

Produits 
chimiques 
transformés
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Code 
du SH

Désignation des marchandises Explication Type

281122 Dioxyde de silicium

Substance essentielle pour la fabrication 
des puces d'IA en tant que matériau 
d'isolation et de protection indispensable 
dans les semi-conducteurs.

Produits 
chimiques 
transformés

281129
Composés oxygénés inorganiques 
des éléments non métalliques, 
n.c.a. dans le n° 2811.2

Produit chimique spécial utilisé dans la 
fabrication des semi-conducteurs, souvent 
pour les processus de dépôt ou de gravure.

Produits 
chimiques 
transformés

282560
Oxydes de germanium et dioxyde 
de zirconium

Utilisés dans la fabrication de semi-
conducteurs pour améliorer les propriétés 
optiques et électroniques des dispositifs.

Produits 
chimiques 
transformés

284920
Carbures ; de silicium, de constitution 
chimique définie ou non

Composés essentiels dans la production 
de semi-conducteurs pour l'IA afin de créer 
des composants durables et performants.

Produits 
chimiques 
transformés

285000

Hydrures, nitrures, azotures, siliciures et 
borures, de constitution chimique définie 
ou non, autres que les composés qui 
constituent également des carbures du 
n° 2849.

Produits chimiques essentiels à la 
fabrication de semi-conducteurs pour 
l'IA, permettant d'améliorer les propriétés 
des matériaux et les performances des 
dispositifs.

Produits 
chimiques 
transformés

391000 Silicones sous formes primaires
Matériaux essentiels d'isolation et  
de protection utilisés dans la fabrication 
de puces d'IA.

Produits 
chimiques 
transformés

711029
Métaux ; palladium sous formes 
mi-ouvrées

Produit intermédiaire essentiel à  
la fabrication de composants matériels  
et de catalyseurs pour l'IA.

Produits 
chimiques 
transformés

811292

Gallium, germanium, indium, niobium 
(columbium) et vanadium ; ouvrages 
en ces métaux, sous forme brute, 
déchets et débris, poudres

Métaux et poudres intermédiaires 
essentiels à la fabrication de semi-
conducteurs pour l'IA.

Produits 
chimiques 
transformés

811299

Gallium, germanium, indium, niobium 
(columbium) et vanadium ; ouvrages 
en ces métaux, autres que sous forme 
brute, y compris les déchets et débris 
et les poudres

Métaux transformés et articles 
essentiels à la fabrication de dispositifs 
semi-conducteurs pour l'IA.

Produits 
chimiques 
transformés

847330

Machines et appareils ; parties et 
accessoires (autres que les coffrets, 
housses et similaires) des machines 
du n° 8471

Composants informatiques et matériel 
d'essai - tels que les kits d'évaluation, les 
cartes graphiques, les modules de mémoire 
et les systèmes de refroidissement - pour la 
construction, l'optimisation et la validation 
des performances du matériel d'IA.

Biens 
intermédiaires

852351

Supports à semi-conducteur ; 
dispositifs de stockage rémanent des 
données à base de semi-conducteurs, 
même enregistrés, à l'exclusion des 
produits du Chapitre 37

Intrants pour les systèmes d'IA 
fournissant les capacités de stockage 
et de récupération des données 
nécessaires à l'entraînement, à l'exécution 
et au stockage des modèles d'IA et  
des ensembles de données.

Biens 
intermédiaires

853630

Appareillage pour la protection des 
circuits électriques, non classé ailleurs 
sous le n° 8536, pour une tension 
n'excédant pas 1 000 volts

Dispositifs de protection des circuits 
assurant le fonctionnement sûr et stable 
des systèmes matériels d'IA tels que  
les serveurs et les centres de données.

Biens 
intermédiaires
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Code 
du SH

Désignation des marchandises Explication Type

853650

Appareillage : interrupteurs, 
sectionneurs et commutateurs non 
classés ailleurs sous le n° 8536, pour 
une tension n'excédant pas 1 000 volts

Les interrupteurs, sectionneurs et 
commutateurs utilisés pour contrôler les 
signaux électriques sont des composants 
essentiels du matériel d'IA destiné à gérer le 
flux de données et les opérations du système.

Biens 
intermédiaires

853669
Appareillage ; fiches et prises de 
courant, pour une tension n'excédant 
pas 1 000 volts

Prises pour cartes de charge de semi-
conducteurs utilisées à des fins de test.

Biens 
intermédiaires

854110
Appareillage ; diodes, autres que les 
photodiodes et les diodes émettrices de 
lumière (LED)

Utilisées dans les assemblages de 
circuits imprimés.

Biens 
intermédiaires

854160 Cristaux piézo-électriques montés

Cristaux piézo-électriques montés utilisés 
dans le matériel d'IA pour les fonctions 
de détection, de traitement des signaux 
et de contrôle de précision.

Biens 
intermédiaires

854190

Appareillage ; parties de diodes, 
transistors, dispositifs à semi-conducteur 
similaires et dispositifs photosensibles à 
semi-conducteur

Plaquettes traitées servant de base  
à la fabrication de circuits intégrés et  
de micropuces.

Biens 
intermédiaires

854231

Processeurs et contrôleurs, même 
combinés avec des mémoires, des 
convertisseurs, des circuits logiques, des 
amplificateurs, des horloges, des circuits 
de synchronisation ou d'autres circuits

Composants essentiels permettant  
le traitement des données et le calcul 
dans les systèmes d'IA

Biens 
intermédiaires

854239
Circuits intégrés électroniques ;  
n.c.a. sous le n° 8542 

Composants essentiels du matériel d'IA 
pour la prise en charge des fonctions 
de stockage, de traitement et de 
communication des données.

Biens 
intermédiaires

854442
Conducteurs isolés pour l'électricité ; 
pour tensions n'excédant pas 1 000 V, 
munis de pièces de connexion

Intrants essentiels pour la maintenance 
des équipements à semi-conducteurs.

Biens 
intermédiaires

854449
Conducteurs isolés pour l'électricité ; 
pour tensions n'excédant pas 1 000 
volts, non munis de pièces de connexion

Intrants essentiels pour la maintenance 
des équipements à semi-conducteurs.

Biens 
intermédiaires

900110
Fibres optiques, faisceaux et câbles 
de fibres optiques

Intrants utilisés pour la transmission de 
données à haut débit dans les centres 
de données et infrastructures de 
communication pour l'IA.

Biens 
intermédiaires

903084 Autres, avec dispositif enregistreur
Divers équipements ou outils nécessaires 
pour la mesure ou le contrôle des plaquettes 
ou des dispositifs à semi-conducteurs.

Biens 
intermédiaires

320820
Peintures et vernis ; à base de polymères 
acryliques ou vinyliques, dispersés ou 
dissous dans un milieu non aqueux

Revêtements spéciaux destinés aux 
équipements utilisés pour le nettoyage,  
la gravure et le rinçage des plaquettes.

Biens 
intermédiaires

320890
Peintures et vernis ; à base de polymères 
n.c.a. sous le n° 3208, dispersés ou 
dissous dans un milieu non aqueux

Revêtements spéciaux destinés aux 
équipements utilisés pour le nettoyage,  
la gravure et le rinçage des plaquettes.

Biens 
intermédiaires

340590
Cirages, crèmes et préparations 
similaires ; n.c.a. sous le n° 3405, à 
l'exclusion des cires du n° 3404

Revêtements spéciaux destinés aux 
équipements utilisés pour le nettoyage,  
la gravure et le rinçage des plaquettes.

Biens 
intermédiaires



CONCILIER COMMERCE ET IA 
DANS L’INTÉRÊT DE TOUS 

ANNEXES

- 135 -

Code 
du SH

Désignation des marchandises Explication Type

370199

Plaques et films photographiques 
(pour usages autres que la photographie 
en couleurs) plans, sensibilisés, non 
impressionnés, dont aucun côté n'excède 
255 mm, en toutes matières autres que 
le papier, le carton ou les textiles

Masques photographiques utilisés pour 
le transfert de motifs de circuits sur des 
plaquettes de silicium.

Biens 
intermédiaires

370790

Produits photographiques ; préparations 
chimiques autres que les émulsions 
pour la sensibilisation des surfaces, 
dosées ou conditionnées pour la vente 
au détail, prêtes à l'emploi

Résines photosensibles et matériaux 
connexes utilisés en photolithographie 
pour créer des motifs en vue du transfert 
de circuits imprimés sur des plaquettes 
de silicium.

Biens 
intermédiaires

381800

Éléments chimiques dopés en vue de leur 
utilisation en électronique, sous forme de 
disques, plaquettes ou formes analogues ; 
composés chimiques dopés en vue de leur 
utilisation en électronique.

Plaquettes de silicium.
Biens 
intermédiaires

392310
Matières plastiques ; Boîtes, caisses, 
casiers et articles similaires pour le 
transport ou l'emballage

Plateaux et contenants en matières 
plastiques utilisés pour la manipulation et 
la protection des composants de semi-
conducteurs pendant la fabrication et l'essai.

Biens 
intermédiaires

392390
Matières plastiques ; articles de 
transport ou d'emballage n.c.a. sous  
le n° 3923

Matériel d'emballage pour semi-
conducteurs.

Biens 
intermédiaires

392690
Matières plastiques ; autres articles 
n.c.a. dans le Chapitre 39

Matériel d'emballage pour semi-
conducteurs.

Biens 
intermédiaires

401693
Caoutchouc vulcanisé (non durci) ; 
joints en caoutchouc non alvéolaire

Matériel d'emballage pour semi-
conducteurs.

Biens 
intermédiaires

401699
Caoutchouc vulcanisé (non durci) ; 
articles n.c.a. sous le n° 4016, en 
caoutchouc non alvéolaire

Matériel d'emballage pour semi-
conducteurs.

Biens 
intermédiaires

621143

Survêtements de sport et autres 
vêtements n.c.a. ; pour femmes ou 
fillettes, de fibres synthétiques ou 
artificielles (autres qu'en bonneterie)

Vêtements pour salles blanches qui 
empêchent la contamination et assurent 
le maintien d'un environnement contrôlé 
pour garantir une fabrication de semi-
conducteurs de haute qualité.

Biens 
intermédiaires

680421
Meules et articles similaires ; en diamant 
naturel ou synthétique, aggloméré

Disques pour outils de dressage 
diamantés utilisés pour traiter et remettre 
en état des tampons de polissage et 
garantir l'uniformité des profils de surface.

Biens 
intermédiaires

690912

Appareils et articles pour usages 
chimiques ou autres usages techniques, 
en céramique ; articles ayant une 
dureté équivalente à 9 ou davantage sur 
l'échelle de Mohs

Composants/pièces en céramique pour 
la production de semi-conducteurs, 
présentant une résistance élevée, une forte 
isolation thermique et électrique et une 
forte résistance à la corrosion.

Biens 
intermédiaires

702000
Verre ; articles n.c.a. dans  
le Chapitre 70

Composants en quartz, tels que les tubes 
de réacteurs et leurs supports, utilisés 
dans la fabrication de semi-conducteurs 
pour le traitement thermique et le 
maintien d'environnements propres.

Biens 
intermédiaires
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Code 
du SH

Désignation des marchandises Explication Type

841350
Pompes ; pompes volumétriques 
alternatives, n.c.a. sous le n° 8413,  
pour liquides

Pompes essentielles pour la manipulation 
de fluides tels que les produits chimiques 
corrosifs et l'eau ultrapure dans la 
fabrication de semi-conducteurs.

Biens 
intermédiaires

841410 Pompes à vide
Pompes indispensables pour la création 
de vide et la manipulation de gaz dans 
les processus de dépôt et de gravure.

Biens 
intermédiaires

841459 Ventilateurs ; n.c.a. sous le n° 8414.51

Ventilateurs et compresseurs essentiels 
pour le refroidissement, le contrôle des 
salles blanches et le maintien de la 
pureté dans le processus de fabrication 
de semi-conducteurs.

Biens 
intermédiaires

841480
Pompes et compresseurs ; pour air,  
vide ou gaz, n.c.a. sous le n° 8414

Compresseurs et pompes à vide utilisés 
dans la fabrication de semi-conducteurs 
pour maintenir les conditions dans les 
salles blanches, contrôler les gaz et 
faciliter les processus critiques tels que 
la gravure et le dépôt.

Biens 
intermédiaires

841490

Pompes et compresseurs ; parties de 
pompes à air ou à vide, de compresseurs 
d'air ou d'autres gaz et de ventilateurs, 
de hottes aspirantes à extraction ou à 
recyclage, à ventilateur incorporé

Parties de compresseurs et de pompes à 
vide utilisés dans la fabrication de semi-
conducteurs pour assurer le maintien 
des conditions dans les salles blanches, 
contrôler les gaz et faciliter les processus 
critiques tels que la gravure et le dépôt.

Biens 
intermédiaires

841950
Échangeurs de chaleur ; non destinés à 
un usage domestique

Appareils de chauffage essentiels dans 
le cadre des processus à température 
contrôlée dans la fabrication de semi-
conducteurs, tels que le traitement des 
plaquettes et le dépôt de couches minces.

Biens 
intermédiaires

841989

Appareils, dispositifs ou équipements 
de laboratoire ; pour le traitement 
de matières par changement de 
température, autres que ceux pour la 
préparation de boissons chaudes ou la 
cuisson ou le chauffage des aliments

Équipement de chauffage ou de 
refroidissement spécialisé utilisé dans 
les processus de fabrication de semi-
conducteurs nécessitant un contrôle 
thermique précis.

Biens 
intermédiaires

842121
Appareils pour la filtration ou l'épuration 
des eaux

Systèmes d'épuration d'eau 
essentiels pour assurer le maintien 
d'environnements ultra-propres dans la 
fabrication des semi-conducteurs.

Biens 
intermédiaires

842129
Appareils pour la filtration ou l'épuration 
des liquides, n.c.a. sous le n° 8421.2

Systèmes de filtration utilisés pour 
purifier les produits chimiques spéciaux 
et traiter les fluides essentiels à la 
fabrication des semi-conducteurs.

Biens 
intermédiaires

842139

Appareils pour la filtration ou l'épuration 
des gaz, autres que les filtres d'entrée 
d'air, les convertisseurs catalytiques 
ou les filtres à particules pour moteurs 
à allumage par étincelles ou par 
compression

Systèmes de filtration des gaz essentiels 
pour garantir la pureté des gaz de 
procédé dans les environnements de 
fabrication de semi-conducteurs.

Biens 
intermédiaires
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Code 
du SH

Désignation des marchandises Explication Type

844391

Machines et appareils servant à 
l'impression au moyen de planches, 
cylindres et autres organes imprimants 
du n° 8442 ; parties et accessoires

Inclusion d'un dissipateur thermique 
- dispositif attaché à un composant 
générant de la chaleur pour éviter la 
surchauffe.

Biens 
intermédiaires

847160

Unités de machines automatiques 
de traitement de l'information ; 
unités d'entrée ou de sortie, pouvant 
comporter, sous la même enveloppe, 
des unités de mémoire

Unités d'entrée/de sortie essentielles 
pour connecter et contrôler les dispositifs 
d'IA et dispositifs à semi-conducteurs 
pendant le traitement des données et  
les essais.

Biens 
intermédiaires

847180
Unités de machines automatiques de 
traitement de l'information ; n.c.a. sous 
les n° 8471.50, 8471.60 ou 8471.70

Unités spéciales de traitement de 
l'information essentielles pour les tâches 
de calcul, de contrôle et de traitement de 
l'IA dans les systèmes de fabrication de 
semi-conducteurs et les systèmes d'IA.

Biens 
intermédiaires

847950
Machines et appareils mécaniques ; 
robots industriels, non dénommés ni 
compris ailleurs

Robots qui automatisent certaines tâches 
afin d'accroître l'efficacité de  
la fabrication de semi-conducteurs.

Biens 
intermédiaires

848180

Articles de robinetterie et organes 
similaires pour tuyauteries, chaudières, 
réservoirs, cuves ou contenants similaires, 
y compris les vannes thermostatiques

Vannes pour le contrôle des fluides 
dans des processus précis, corrosifs ou 
de fabrication de semi-conducteurs.

Biens 
intermédiaires

848190
Articles de robinetterie et organes 
similaires ; leurs parties

Parties de vannes utilisées pour contrôler 
le flux de liquides et de gaz dans divers 
processus de fabrication de semi-
conducteurs.

Biens 
intermédiaires

848640

Machines et appareils utilisés 
exclusivement ou principalement pour la 
fabrication ou la réparation des masques 
et réticules, l'assemblage des dispositifs 
à semi-conducteur ou des circuits 
intégrés électroniques, ou le levage, 
la manutention, le chargement et le 
déchargement des articles du n° 8486

Équipements pour le traitement des 
plaquettes de semi-conducteurs, tels 
que les outils de photolithographie et les 
systèmes de nettoyage des plaquettes.

Biens 
intermédiaires

848690
Machines et appareils du n° 8486 ; 
parties et accessoires

Parties et accessoires des outils de 
fabrication de semi-conducteurs, y 
compris les pellicules qui protègent les 
masques photographiques pendant le 
processus de lithographie.

Biens 
intermédiaires

850132

Moteurs et machines génératrices, 
électriques, à courant continu, d'une 
puissance excédant 750 W mais 
n'excédant pas 75 kW

Moteurs utilisés dans l'automatisation 
des processus de fabrication des 
semi-conducteurs, notamment pour la 
manipulation et le positionnement des 
plaquettes.

Biens 
intermédiaires

850432
Transformateurs ; n.c.a. sous le n° 
8504.2, d'une puissance excédant 1 
kVA mais n'excédant pas 16 kVA

Blocs d'alimentation utilisés pour 
alimenter divers équipements pour la 
fabrication de semi-conducteurs.

Biens 
intermédiaires

850440 Convertisseurs électriques statiques
Blocs d'alimentation utilisés pour 
alimenter divers équipements pour la 
fabrication de semi-conducteurs.

Biens 
intermédiaires

853400 Circuits imprimés
Utilisés dans les assemblages de circuits 
imprimés.

Biens 
intermédiaires
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Code 
du SH

Désignation des marchandises Explication Type

853690

Appareillage non compris ailleurs 
sous le n° 8536, pour la coupure, le 
sectionnement ou la protection des 
circuits électriques, pour une tension 
n'excédant pas 1 000 volts

Appareillage pour la coupure, le 
sectionnement ou la protection des circuits 
électriques, indispensables pour contrôler 
les équipements de semi-conducteurs et 
assurer la sécurité de fonctionnement.

Biens 
intermédiaires

853710

Tableaux, panneaux, consoles, pupitres 
et autres supports pour la commande 
ou la distribution électrique (autres 
que les appareils de commutation du 
n° 8517), pour une tension n'excédant 
pas 1 000 volts

Les ensembles de cartes de circuits 
imprimés servent de base pour le 
montage et la connexion de divers 
composants de semi-conducteurs.

Biens 
intermédiaires

853810

Appareillage : parties (par exemple, 
tableaux, panneaux, consoles, pupitres, 
armoires et autres supports), destinées 
aux appareils du n° 8537, dépourvus 
de leurs appareils

Dispositifs d'éclairage et de signalisation 
essentiels pour les systèmes matériels 
d'IA.

Biens 
intermédiaires

854121
Appareillage ; transistors (autres que 
les phototransistors), à pouvoir de 
dissipation inférieur à 1 W

Transistors permettant les opérations de 
traitement et de calcul des puces d'IA.

Biens 
intermédiaires

854129
Appareillage ; transistors (autres que les 
phototransistors), à pouvoir de dissipation 
égal ou supérieur à 1 W

Interrupteurs à semi-conducteurs utilisés 
dans les circuits d'IA pour le contrôle des 
signaux.

Biens 
intermédiaires

854130
Appareillage ; thyristors, diacs et 
triacs, autres que les dispositifs 
photosensibles

LED utilisées dans les dispositifs 
d'affichage et de signalisation des 
appareils d'IA.

Biens 
intermédiaires

854151
Appareillage ; dispositifs photosensibles 
à semi-conducteur, transducteurs à 
semi-conducteur

Cellules photovoltaïques destinées  
à répondre aux besoins énergétiques  
des capteurs d'IA.

Biens 
intermédiaires

854159
Appareillage ; dispositifs photosensibles 
à semi-conducteur n.c.a. sous le 
n° 8541

Semi-conducteurs photosensibles pour 
les systèmes de vision et de capteurs 
fondés sur l'IA.

Biens 
intermédiaires

854232
Circuits intégrés électroniques ; 
mémoires

Circuits intégrés alimentant les 
processeurs et unités de mémoire pour l'IA.

Biens 
intermédiaires

854233
Circuits intégrés électroniques ; 
amplificateurs

Circuits intégrés spéciaux pour les 
applications d'IA.

Biens 
intermédiaires

854290
Parties de circuits intégrés 
électroniques

Divers composants à semi-conducteurs 
utilisés dans le matériel d'IA.

Biens 
intermédiaires

854390
Machines et appareils électriques ; 
parties de matériel électrique du n° 8543

Intrants essentiels pour la maintenance 
des équipements à semi-conducteurs.

Biens 
intermédiaires

854420
Conducteurs isolés pour l'électricité ; 
câbles coaxiaux et autres conducteurs 
électriques coaxiaux

Intrants essentiels pour la maintenance 
des équipements à semi-conducteurs.

Biens 
intermédiaires

854470
Conducteurs isolés pour l'électricité : 
câbles de fibres optiques

Condensateurs électroniques essentiels 
au fonctionnement et à la stabilité des 
circuits d'IA.

Biens 
intermédiaires

854710

Pièces isolantes en céramique, pour 
machines électriques, entièrement 
en matières isolantes (à l'exception 
des simples pièces d'assemblage), à 
l'exclusion de celles du n° 8546

Pièces isolantes pour les équipements/
outils utilisés dans la fabrication de semi-
conducteurs.

Biens 
intermédiaires
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Code 
du SH

Désignation des marchandises Explication Type

854790

Pièces isolantes (autres qu'en céramique 
ou en matières plastiques), pour machines, 
appareils et installations électriques, à 
l'exclusion des isolateurs du n° 8546

Pièces isolantes pour les équipements/
outils utilisés dans la fabrication de semi-
conducteurs.

Biens 
intermédiaires

902519
Thermomètres et pyromètres ; (autres 
que ceux à liquide, à lecture directe)  
non combinés à d'autres instruments

Essentiels pour la surveillance et le 
contrôle des processus de fabrication des 
semi-conducteurs, tels que le dépôt de 
couches minces, le recuit et la lithographie.

Biens 
intermédiaires

902620
Instruments et appareils pour la mesure 
ou le contrôle de la pression

Instruments qui contrôlent le débit et  
la distribution de gaz et liquides ultrapurs 
utilisés pour la fabrication de semi-
conducteurs.

Biens 
intermédiaires

902730
Spectromètres, spectrophotomètres 
et spectrographes utilisant les 
rayonnements optiques (UV, visibles, IR)

Utilisés pour la surveillance des processus 
et l'analyse des matériaux dans le cadre de 
la fabrication des semi-conducteurs.

Biens 
intermédiaires

903090

Instruments et appareils pour la mesure 
ou le contrôle de grandeurs électriques, 
autres que les compteurs du n° 9028 ; 
parties et accessoires des instruments 
et appareils pour la mesure ou la 
détection des radiations alpha, bêta, 
gamma, X, cosmiques et autres

Kits/cartes d'évaluation utilisés  
pour tester les performances et  
les fonctionnalités.

Biens 
intermédiaires

960350
Brosses constituant des parties de 
machines, d'appareils ou de véhicules

Brosses de polissage mécano-chimique 
utilisées pour le nettoyage et la répartition 
des boues.

Biens 
intermédiaires

847149

Machines automatiques de traitement 
de l'information ; se présentant sous 
forme de systèmes, n.c.a. sous les 
n° 8471.30 ou 8471.41

Outils et équipements utilisés pour la 
conception, la vérification, l'optimisation, 
le débogage et l'essai des semi-
conducteurs.

Matériel

847150

Machines automatiques de traitement 
de l'information ; unités de traitement 
autres que celles des n° 8471.41 ou 
8471.49, pouvant comporter, sous une 
même enveloppe, un ou deux des types 
d'unités suivants : unité de mémoire, 
unité d'entrée et unité de sortie

Outils et équipements utilisés pour la 
conception, la vérification, l'optimisation, 
le débogage et l'essai des semi-
conducteurs.

Matériel

847170
Unités de machines automatiques 
de traitement de l'information ; unités 
de mémoire

Unités de stockage de données 
nécessaires pour gérer les énormes 
ensembles de données et les résultats 
des modèles utilisés dans les processus 
d'entraînement et d'inférence de l'IA

Matériel

847989

Machines et appareils mécaniques ayant 
une fonction propre, non dénommés 
ni compris ailleurs dans le présent 
Chapitre

Machines souvent utilisées dans la 
fabrication et l'intégration de matériel d'IA 
pour faciliter l'assemblage, l'essai ou le 
déploiement d'équipements fondés sur l'IA.

Matériel

848620

Machines et appareils utilisés 
exclusivement ou principalement pour 
la fabrication de dispositifs à semi-
conducteur ou des circuits intégrés 
électroniques

Équipement hautement spécialisé pour la 
fabrication des puces à semi-conducteur 
qui alimentent le matériel d'IA.

Matériel
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Code 
du SH

Désignation des marchandises Explication Type

903040

Instruments et appareils, spécialement 
conçus pour les techniques de la 
télécommunication (hypsomètres, 
kerdomètres, distorsiomètres, 
psophomètres, par exemple)

Outils et équipements utilisés pour la 
conception, la vérification, l'optimisation, 
le débogage et l'essai des semi-
conducteurs.

Matériel

903082

Instruments et appareils pour la mesure 
ou le contrôle des disques ou des 
dispositifs à semi-conducteur (y compris 
les circuits intégrés)

Divers équipements ou outils nécessaires 
pour la mesure ou le contrôle des 
plaquettes ou des dispositifs à semi-
conducteurs.

Matériel

903141

Instruments et appareils optiques 
pour le contrôle des disques ou des 
dispositifs à semi-conducteur ou pour le 
contrôle des masques photographiques 
ou des réticules utilisés dans la 
fabrication de dispositifs à semi-
conducteur, n.c.a. dans le Chapitre 90

Matériel pour la réalisation d'essais 
au niveau du système pour tester le 
fonctionnement des semi-conducteurs 
dans l'environnement de l'utilisateur final.

Matériel

847130

Machines automatiques de traitement 
de l'information portatives, d'un poids 
n'excédant pas 10 kg, comportant au 
moins une unité centrale de traitement, 
un clavier et un écran

Dispositifs servant de plates-formes pour 
développer, tester ou exécuter localement 
des modèles d'IA légers, accéder à des 
outils d'IA et effectuer des calculs.

Matériel

847141

Machines automatiques de traitement 
de l'information comportant, sous une 
même enveloppe, au moins une unité 
centrale de traitement et, qu'elles soient 
ou non combinées, une unité d'entrée 
et une unité de sortie, n.c.a. sous le 
n° 8471.30

Systèmes utilisés pour l'entraînement, 
le développement ou le déploiement 
d'applications d'IA.

Matériel

848610

Machines et appareils utilisés 
exclusivement ou principalement 
pour la fabrication des lingots ou des 
plaquettes à semi-conducteur

Machines pour la fabrication de 
plaquettes à semi-conducteur, 
indispensables pour la production de 
puces d'IA telles que les unités de 
traitement graphique et les accélérateurs.

Matériel

851762

Appareils de communication (à 
l'exclusion des postes téléphoniques 
d'usagers et des stations de base) ; 
appareils pour la réception, la 
conversion et l'émission, la transmission 
ou la régénération de la voix, d'images 
ou d'autres données, y compris les 
appareils de commutation et de routage

Appareils essentiels pour les systèmes 
d'IA qui reposent sur l'échange de 
données à grande vitesse, l'informatique 
en nuage et les appareils connectés.

Matériel

851769

Appareils de communication (à l'exclusion 
des postes téléphoniques d'usagers et 
des stations de base) ; appareils pour la 
transmission ou la réception de la voix, 
d'images ou d'autres données (y compris 
les appareils pour réseaux filaires/sans 
fil) ; n.c.a. sous le n° 8517.6

Autres dispositifs de communication 
prenant en charge les applications d'IA.

Matériel

Source : Compilation établie par le Secrétariat de l’OMC. La liste des matières premières et éléments chimiques nécessaires à l’IA est fondée sur 
Baskaran et Schwartz (2024). La liste des semi-conducteurs et des biens intermédiaires nécessaires à l’IA est fondée sur les observations présentées 
par la Semiconductor Industry Association (SIA) dans le cadre de l’enquête sur les semi-conducteurs menée au titre de l’article 232 (SIA, 2025). Les 
codes du SH plus détaillés ont été agrégés au niveau des sous-positions à 6 chiffres.
Note : n.c.a. signifie « non classé ailleurs ».
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Annexe A.2 : Liste des secteurs, selon l’intensité d’IA

Secteur Industrie (CITI Rév.4) Intensité d’IA - Indicateur 
synthétique

Ordinateurs et articles 
électroniques

26 Élevée

Médias 58-60 Élevée

Télécommunications 61 Élevée

Services d'information et de 
télécommunications

62-63 Élevée

Activités financières et 
d'assurances

64-66 Élevée

Activités juridiques et comptables 69-71 Élevée

Recherche scientifique et 
développement

72 Élevée

Produits chimiques 20 Moyenne

Préparations pharmaceutiques 21 Moyenne

Matériels électriques 27 Moyenne

Machines et matériel 28 Moyenne

Matériels de transport 29-30 Moyenne

Autres activités de fabrication 31-33 Moyenne

Commerce de gros et de détail 45-47 Moyenne

Transport et entreposage 49-53 Moyenne

Immobilier 68 Moyenne

Autres services fournis aux 
entreprises

73-75 Moyenne

Services administratifs et d'appui 77-82 Moyenne

Produits alimentaires 10-12 Faible

Textiles et articles d'habillement 13-15 Faible

Bois et papier 16-18 Faible

Caoutchouc, matières plastiques, 
minéraux

22-23 Faible

Ouvrages en métaux 24-25 Faible

Construction 41-43 Faible

Services d'hébergement et  
de restauration

55-56 Faible

Source : Calvino et al. (2024).
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Annexe B : Termes clés de l’IA

Le présent rapport renvoie à plusieurs notions 
clés dans le domaine de l’IA. Pour faciliter la 
compréhension de ces termes, nous définissons les 
notions clés suivantes :

•	 L’IA générale ou intelligence artificielle 
générale (AGI) désigne un type de système d’IA 
doté d’un large éventail de capacités qui égalent 
ou surpassent celles des humains (Morris et 
al., 2024). Il n’existe pas encore de véritables 
systèmes d’AGI. Si le concept d’AGI relève 
encore d’un objectif ambitieux pour l’avenir, le 
développement rapide de l’IA laisse entrevoir les 
possibilités que présente l’AGI et les éventuelles 
directions qu’elle pourrait prendre.

•	 L’IA étroite désigne quant à elle à un type de 
système d’IA conçu pour traiter des tâches 
spécifiques ou résoudre des problèmes 
particuliers. Contrairement à l’AGI, qui vise un 
large éventail de capacités, l’IA étroite cible des 
tâches définies et présente des compétences 
spécialisées dans un domaine limité. Les 
systèmes d’IA étroite sont conçus pour donner 
d’excellents résultats dans le cadre d’utilisations 
ou de problématiques spécifiques.

•	 L’IA générative, également connue sous le nom 
d’IAG, est un type d’IA qui crée de nouveaux 
contenus, tels que du texte, des images, du 
son, des vidéos ou du code logiciel, sur la 
base de requêtes ou de données d’entrée. 
L’IA générative s’appuie sur des modèles 
d’apprentissage machine sophistiqués, appelés 
modèles d’apprentissage profond, qui simulent 
les processus d’apprentissage et de prise de 
décision du cerveau humain. Elle fonctionne 
en apprenant des motifs extraits de vastes 
ensembles de données et en générant ensuite de 
nouveaux contenus qui imitent ces motifs.

•	 L’IA agentique désigne des systèmes d’IA 
constitués d’agents autonomes qui peuvent 
prendre des décisions et agir de manière 
indépendante pour atteindre des objectifs 
spécifiques, souvent avec une supervision humaine 
limitée. Elle est constituée d’agents intelligents - 
qui sont des modèles d’apprentissage machine qui 
imitent la prise de décision humaine pour résoudre 
des problèmes en temps réel. Il peut s’agir, par 
exemple, d’un robot de courtage en bourse 
alimenté par l’IA qui analyse en temps réel les 

cours des actions et les indicateurs économiques 
pour générer des prévisions et exécuter des 
transactions, ou d’un système d’IA qui rationalise 
la gestion de la chaîne d’approvisionnement en 
automatisant les processus, tels que la passation 
de commandes auprès des fournisseurs ou 
l’ajustement des calendriers de production, afin de 
maintenir des niveaux de stocks optimaux.

Technologies d’IA

•	 L’apprentissage machine est une sous–
catégorie de l’IA axée sur le développement 
d’algorithmes et de modèles statistiques qui 
permettent aux ordinateurs d’exécuter des tâches 
sans qu’ils soient explicitement programmés 
pour le faire. En d’autres termes, les algorithmes 
d’apprentissage machine tirent des enseignements 
de données, identifient des schémas et prennent 
des décisions ou formulent des prédictions à 
partir de ces données.

•	 Un réseau neuronal est un modèle informatique 
dont la structure et le fonctionnement s’inspirent 
du cerveau humain, composé de nœuds 
interconnectés, ou neurones artificiels, qui 
sont organisés par couches. Dans le cadre 
d’un processus dit d’entraînement, les réseaux 
neuronaux se perfectionnent à partir d’exemples, 
en ajustant les poids associés aux connexions 
afin de réduire au minimum la différence entre 
les résultats prédits et réels, ce qui leur permet 
de reconnaître des schémas, de faire des 
prédictions et d’exécuter des tâches complexes 
dans un large éventail de domaines.

•	 L’apprentissage profond est une sous–catégorie 
de l’apprentissage machine qui consiste à entraîner 
des réseaux de neurones artificiels, composés 
de nombreuses couches d’unités de traitement 
(ou neurones), à apprendre des représentations 
de données. Le qualificatif «  profond  » renvoie à 
la profondeur des réseaux neuronaux, qui sont 
généralement composés de multiples couches 
cachées entre les couches d’entrée et de sortie.

•	 Les grands modèles de langage (GML) sont 
des systèmes d’IA avancés que l’on entraîne à 
partir de vastes quantités de données textuelles en 
vue de leur faire comprendre et produire un langage 
de type humain. Ces modèles se caractérisent 
par leur taille imposante  : ils contiennent souvent 
des centaines de millions voire des milliards de 
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paramètres qui leur permettent de saisir des 
schémas compliqués et des nuances linguistiques.

Apprentissage supervisé et non 
supervisé

•	 L’apprentissage supervisé est une méthode 
d’apprentissage machine que l’on peut définir 
par son utilisation d’ensembles de données 
étiquetées. Ces ensembles sont conçus pour 
entraîner ou «  superviser  » les algorithmes de 
manière à ce que ceux–ci classent les données 
ou prédisent des résultats de manière précise. 
Grâce à l’utilisation de données d’entrée et de 
sortie étiquetées, le modèle peut mesurer son 
exactitude et apprendre au fil du temps.

•	 L’apprentissage non supervisé utilise des 
algorithmes d’apprentissage machine pour 
analyser et regrouper des ensembles de données 
non étiquetées. Ces algorithmes repèrent des 
schémas cachés dans les données sans qu’une 
intervention humaine soit nécessaire.

•	 L’apprentissage par renforcement est un type 
d’apprentissage machine dans lequel un agent 
apprend à prendre des décisions en interagissant 
avec un environnement et en recevant un retour 
d’information sous forme de récompenses ou de 
punitions. L’agent vise à apprendre une politique 
optimale - une stratégie de prise de décision - 
qui maximise sa récompense cumulative au fil du 
temps.

Ouverture des modèles d’IA

•	 L’IA à source ouverte est un système d’IA 
mis à disposition selon certaines conditions qui 
permettent aux utilisateurs d’utiliser librement le 
système à toutes fins et sans avoir à demander 
d’autorisation  ; qui permettent aux utilisateurs 
d’étudier le fonctionnement du système et 
d’inspecter ses composants  ; qui permettent 
aux utilisateurs de modifier le système à toutes 
fins, y compris de changer ses résultats  ; et 
qui permettent aux utilisateurs de partager le 
système avec d’autres, de l’utiliser avec ou sans 
modification, à n’importe quelle fin (OSI, 2025).

•	 L’IA à poids ouvert désigne des modèles 
de fondation (voir ci-dessous) dont les poids 

d’entraînement sont accessibles au public (c’est-
à-dire les chiffres qui déterminent l’importance 
de toute connexion au sein du réseau neuronal 
artificiel d’un modèle, ce qui façonne le 
comportement du modèle). Ces modèles peuvent 
générer des contenus et effectuer diverses 
tâches dans différentes applications. On peut 
citer, par exemple, DeepSeek R1, GPT-OSS 
d’OpenAI et Qwen d’Alibaba qui viennent d’être 
lancés (OCDE, 2025c).

Autres termes

•	 Les modèles de fondation sont des modèles à 
grande échelle pré–entraînés qui servent de base 
ou de fondement au développement d’applications 
ou de modèles d’IA plus spécialisés. Ces modèles 
de fondation sont généralement entraînés à partir 
de vastes quantités de données, en utilisant des 
techniques comme l’apprentissage non supervisé. 
Les développeurs peuvent ajuster ces modèles 
de fondation pré–entraînés à des ensembles de 
données ou à des tâches spécifiques pour créer 
des modèles d’IA plus spécialisés, adaptés à des 
applications ou domaines particuliers.

•	 Le code source désigne des instructions 
lisibles par l’homme qui sont écrites par des 
programmeurs afin de définir des comportements, 
des algorithmes et des modèles utilisés dans les 
systèmes d’IA.

•	 Le traitement du langage naturel (TLN) est un 
domaine de l’IA qui vise à permettre aux ordinateurs 
de comprendre, d’interpréter et de générer du 
langage humain, qu’il soit écrit ou parlé.

•	 L’intelligence artificielle des objets (IAdO)
désigne l’intégration de technologies d’IA dans 
les dispositifs et systèmes de l’Internet des 
objets (IdO). L’IAdO associe les capacités des 
algorithmes d’IA à de vastes quantités de données 
générées par des dispositifs de l’IdO afin de créer 
des systèmes intelligents et autonomes.

•	 L’automatisation intelligente associe les 
technologies d’IA, comme l’apprentissage 
machine, la vision artificielle, le traitement du 
langage naturel et l’automatisation des processus 
robotiques, afin d’automatiser et d’optimiser les 
processus, les tâches et les flux de travail dans 
divers domaines et secteurs..
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Annexe C : Données et 
méthodologie pour l’analyse 
des citations de documents 
de brevet lié à l’IA

La présente annexe décrit les procédures de 
construction des données pour l’analyse de la diffusion 
transfrontières des connaissances liées à l’IA à l’aide 
des citations de documents de brevet. Elle précise 
les sources, les définitions et les hypothèses utilisées 
pour assembler l’ensemble de données analytiques.

Définitions des brevets en matière 
d’IA

Les données proviennent de PATSTAT Online 
(édition de l’automne 2024),1 une base de données 
bibliographiques et relatives aux événements 
juridiques en matière de brevets émanant d’un 
certain nombre d’économies industrialisées et en 
développement communiquées par l’Office européen 

des brevets. L’unité d’observation est la demande de 
brevet individuelle, qui est classée à l’aide du système 
de Classification coopérative des brevets (CPC).2

Pour identifier les brevets liés à l’IA, une approche en 
deux étapes est utilisée. Tout d’abord, la taxonomie 
de l’IA de l’OMPI (2019) est adoptée comme base 
de référence, qui spécifie les codes CPC concernant 
l’IA. Étant donné que les codes CPC sont actualisés 
deux fois par an, cette base de référence est élargie 
en examinant les rubriques principales de la CPC 
de 2024 pour y trouver des termes liés à l’IA, en 
utilisant des expressions régulières fondées sur la 
liste de mots clés figurant dans le tableau 2. Ces 
mots clés sont utilisés uniquement pour identifier de 
nouvelles rubriques potentielles de la CPC, et non 
pour rechercher directement des brevets. Toutes les 
correspondances sont vérifiées manuellement afin 
d’éliminer les entrées non pertinentes.

Les demandes de brevet sont classées comme étant 
liées à l’IA si elles contiennent au moins un code 
CPC figurant dans le tableau 1.

Tableau 1 : Codes de classification des brevets en matière d’IA

Codes de référence G06N de l’OMPI de 2019 : 
G06N-003, G06N-005/003:G06N-005/027, G06N-007/005:G06N-007/06, G06N-099/005, G06N-
003/004:G06N-003/008, G06N-007/046

Liste élargie des classes de la CPC, établie au niveau des codes G06N contenant un mot clé 
lié à l’IA : 
G06N 20/00, 20/10, 20/20 ; G06N 3/00, 3/02, 3/04, 3/042, 3/043, 3/044, 3/0442, 3/049, 3/0499, 3/06, 
3/08, 3/084, 3/086, 3/088, 3/0895, 3/09, 3/091, 3/092, 3/094, 3/096, 3/098, 3/0985, 3/10, 3/12, 3/126 ; 
G06N 5/00, 5/02, 5/04, 5/043, 5/045, 5/048 ; G06N 7/00, 7/02.

Tableau 2 : Liste des mots clés liés à l’IA

neuronal, apprentissage, profond, flou, inférence, supervisé, non supervisé, renforcement, rétropropagation, 
auto-encodeur, action directe, récurrent, lstm [long short-term memory (mémoire à long et court termes)], gru 
[gated recurrent unit (unité récurrente fermée)], intégration, représentation, intelligence artificielle, intelligence 
computationnelle, réseau neuronal, réseau bayésien, dialogueur, exploration de données, modèle de 
décision, apprentissage profond, algorithme génétique, logique inductive, apprentissage machine, langage 
naturel, apprentissage par renforcement, apprentissage supervisé, intelligence en essaim, apprentissage 
non supervisé, apprentissage semi-supervisé, système expert, logique floue, apprentissage par transfert, 
machine à vecteurs de support, forêt aléatoire, arbre de décision, amplification de gradient, xgboost [eXtreme 
Gradient Boosting], adaboost [Adaptive Boosting], rankboost, régression logistique, descente de gradient 
stochastique, perceptron multicouche, analyse sémantique latente, allocation de Dirichlet latente, système 
multi-agents, modèle de Markov caché.
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Identification des flux de citations de 
documents de brevet lié à l’IA

Pour analyser la diffusion des connaissances en 
matière d’IA, on effectue un repérage de toutes les 
citations de documents de brevet reçues dans le 
cadre de brevets liés à l’IA, que les brevets citants 
soient eux-mêmes en rapport avec l’IA ou non. Cette 
approche permet de rendre compte de la manière 
dont les innovations en matière d’IA influent sur 
d’autres domaines technologiques, à la fois dans le 
domaine de l’IA et en dehors de celui-ci.

Les données relatives aux citations de documents 
de brevet sont tirées de PATSTAT (tableau TLS228_
DOCDB_FAM_CITN), les autocitations au sein de la 
même famille étant exclues. Un flux de connaissances 
du pays j vers le pays i au cours de l’année t est 
enregistré lorsqu’un brevet ayant une année de 
priorité t (pays de priorité = i) cite un brevet lié à 
l’IA dont le pays de priorité est le pays j (Thomas et 
Murdick, 2020).

L’origine d’un flux de connaissances en IA est 
déterminée par le dépôt du brevet cité par le pays 
de priorité, ce qui permet de contourner le problème 
des valeurs manquantes pour le pays de résidence 
de l’inventeur et du demandeur. Selon Thomas et 
Murdick (2020), cette procédure simplifiée permet de 
déterminer avec précision dans plus de 80% des cas 
le pays du premier inventeur pour les brevets liés à l’IA.

Spécification du modèle de gravité

L’échantillon couvre les citations de documents 
de brevet pour la période 2010-2022, les citations 
ultérieures étant exclues de l’échantillon afin d’éviter 
un éventuel biais de troncature. L’ensemble de 
données ainsi obtenu est un panel équilibré de 
84 pays (dyade-année) assorti de flux annuels, 
conservant les paires n’ayant aucune citation pour 
l’estimateur du pseudo-maximum de vraisemblance 
de Poisson. Les flux intérieurs sont exclus.

Les flux bilatéraux de connaissances en IA ont été 
estimés à l’aide d’un modèle de Poisson de pseudo-
maximum de vraisemblance, selon l’approche de Silva 
et Tenreyro (2006), qui résiste à l’hétéroscédasticité 
et à la présence de flux nuls :

Flux citationijt=Exp(β1 log(Commerceijt)+β2ACRijt+γit+δjt 

+Φij+εijt)

où Flux citationijt représente les citations par le pays 
i des brevets liés à l’IA provenant du pays j au cours 
de l’année t.

Sont inclus les effets fixes origine-année γit et les 
effets fixes destination-année δjt pour tenir compte 
de la résistance multilatérale et d’autres facteurs 
propres au pays variant dans le temps et affectant 
l’intensité en termes de citations, ainsi que les effets 
fixes directionnels par paire de pays Φij pour tenir 
compte des frictions potentiellement asymétriques 
dans les flux de connaissances entre les pays i et j. 
Seuls les flux transfrontières (i≠j) sont inclus lorsque 
les variables commerciales sont utilisées comme 
régresseurs. Les erreurs types sont regroupées au 
niveau des paires de pays.

Cinq autres spécifications commerciales sont testées :

1.	 Commerce des services pouvant être fournis par 
voie numérique uniquement

2.	 Commerce d’autres services (total des services 
moins les services pouvant être fournis par voie 
numérique)

3.	 Commerce des marchandises uniquement

4.	 Services numériques + commerce des 
marchandises

5.	 Ensemble du commerce (services numériques + 
autres services + marchandises).

Les données sur le commerce des marchandises 
sont tirées de la base de données sur le commerce 
international et la production (ITPD-Ev2024), 
exprimées en dollars EU courants, les flux 
commerciaux nuls étant pris en compte. Les données 
sur le commerce des services proviennent de 
l’ensemble de données équilibrées de l’OCDE et 
de l’OMC sur le commerce des services (OCDE-
OMC BaTIS, version de 2023). Les mesures de la 
distance bilatérale et de la couverture des accords 
commerciaux régionaux (ACR) proviennent du 
Centre d’études prospectives et d’informations 
internationales (CEPII), le calcul de la distance étant 
pondéré en fonction de la population et toutes les 
valeurs correspondant à la version de 2023.
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Annexe D : Indice de l’OMC 
sur l’ouverture des politiques 
commerciales à l’IA : 
Méthodologie

1. Introduction
La présente annexe décrit la construction de l’Indice 
d’ouverture des politiques commerciales à l’IA, qui 
est un indicateur composite conçu pour résumer 
la manière dont les politiques commerciales et les 
frictions en matière de réglementation influent sur 
l’état de préparation d’une économie à l’IA et son 
intégration dans l’écosystème mondial de l’IA. Cet 
indice mesure le degré d’ouverture des politiques 
dans trois domaines clés : le commerce des services, 
le commerce des marchandises et les flux de données 
transfrontières. Prises ensemble, ces composantes 
reflètent les instruments de politique qui influencent 
la capacité des économies à accéder à l’IA et aux 
biens et services liés à l’IA, ainsi qu’à les développer 
et les diffuser. L’indice composite combine ces 
éléments pour fournir une mesure normalisée de 
l’ouverture des politiques commerciales liées à l’IA.

L’Indice d’ouverture des politiques commerciales 
à l’IA couvre 108 économies et est mesuré sur une 
échelle de 0 à 1, où les valeurs les plus élevées 
indiquent une moindre ouverture et, par conséquent, 
une plus grande restrictivité et davantage d’obstacles 
possibles au commerce lié à l’IA.

2. Cadre conceptuel
L’Indice d’ouverture des politiques commerciales à 
l’IA s’articule autour de trois piliers, chacun reflétant 
un domaine de politique pertinent pour la diffusion de 
l’IA : i) la restrictivité du commerce des services dans 
les secteurs dans lesquels l’IA est proéminente ; ii) les 
mesures commerciales visant les biens liés à l’IA  ; et 
iii) les restrictions aux flux de données transfrontières. 
L’indice attribue un poids égal à ces dimensions, reflétant 
l’idée que les services, les biens et les flux de données 
sont des facteurs complémentaires d’accélération du 
développement, du déploiement et de l’expansion de l’IA.

Formellement, l’indice pour l’économie i est calculé 
comme suit :

IA-Indicei = ⅓·IRESi + ⅓·MLCi + ⅓·PTFi

où :

IRESi   : restrictivité pour les services pour lesquels 
l’IA est proéminente ;

MLCi  : mesures commerciales visant les biens liés à l’IA ;

PTFi   : restrictivité des politiques en matière de 
données transfrontières.

Chaque composante est normalisée sur l’intervalle 
[0,1], les valeurs les plus élevées indiquant des 
régimes politiques plus restrictifs et, par conséquent, 
une moindre ouverture à l’IA et au commerce lié à l’IA.

i.	 Restrictions au commerce des services

La composante relative aux services est basée sur 
l’Indice de restrictivité des échanges (IRES) de la 
Banque mondiale et de l’OMC,3 qui classe les mesures 
affectant les fournisseurs de services étrangers sur 
une échelle de 0 à 1, où 0 indique une ouverture totale 
et 1 une restriction complète.

Compte tenu de l’accent mis sur la préparation à 
l’IA, l’indice inclut des sous-secteurs de services 
particulièrement importants pour le développement et 
le déploiement de l’IA. Il s’agit des télécommunications 
(téléphonie fixe, mobile et Internet), des services 
audiovisuels, des services informatiques et connexes 
(y compris les services de traitement des données 
et les services de base de données) et des services 
professionnels hautement complémentaires au 
déploiement de l’IA, tels que les services d’ingénierie et 
de recherche-développement (R&D). Ces secteurs ont 
été sélectionnés parce qu’ils fournissent directement des 
services d’IA, des intrants essentiels au développement 
de l’IA ou qu’ils représentent des domaines d’application 
clés pour les technologies d’IA. Cette approche ciblée 
garantit que l’indice tienne compte des obstacles les plus 
pertinents au niveau des politiques tout en restant concis.

L’IRES de chaque économie est calculé en tant que 
moyenne pondérée, en utilisant comme coefficients de 
pondération les parts de valeur ajoutée sectorielles (ou, si 
elles ne sont pas disponibles, les moyennes régionales).

IRESi = 
 
wi,s · IRESi,s

L’agrégation sous-jacente de l’IRES suit une 
forme fonctionnelle CES (élasticité de substitution 
constante), qui reflète la substituabilité imparfaite 
entre les différents types d’obstacles réglementaires. 
Cette approche reconnaît que le caractère restrictif 
global dépend non seulement des mesures 
individuelles, mais aussi de leurs effets d’interaction.

ii.	 Mesures relatives au commerce visant les 
biens liés à l’IA

Bien que l’IA soit une technologie numérique, elle 
dépend fortement de l’infrastructure physique, 
notamment des serveurs, du matériel informatique 
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et des équipements de télécommunications. Les 
politiques commerciales qui affectent l’accès à ces 
biens peuvent entraver de manière significative le 
commerce et le développement de l’IA.

L’indice combine trois types d’obstacles au commerce 
- les droits de douane, les restrictions quantitatives et 
les mesures correctives commerciales - chacun étant 
pondéré en fonction de son impact attendu sur les flux 
commerciaux liés à l’IA.

MRCi = 0.5·Droit de douanei + 0.4·RQsi + 0.1·MCCsi

Droits de douane :

Ils sont fondés sur la moyenne simple des taux de droits 
de douane appliqués aux produits liés à l’IA selon les 
Données tarifaires et commerciales de l’OMC,4 établie 
sur la période 2019-2023 et normalisée sur l’intervalle 
[0,1] à l’aide de la mise à l’échelle min-max. Les produits 
liés à l’IA visés incluent les ordinateurs et les unités de 
traitement, les équipements de télécommunication, les 
instruments scientifiques et d’autres matériels des TIC 
identifiés au moyen des codes du SH.

Restrictions quantitatives :

Cette composante est tirée de la base de données sur 
l’intégration du commerce numérique (DTI) (Ferracane, 
González Ugarte et Rogaler, 2025),5 et correspond à 
la moyenne des indicateurs 10.1 à 10.4, qui rendent 
compte des restrictions à l’importation et à l’exportation 
de matériel des TIC, y compris des prescriptions en 
matière de licences et des prescriptions relatives à la 
teneur en éléments locaux pour les systèmes de TIC. 
La DTI est utilisée à la place de la base de données 
sur les restrictions quantitatives de l’OMC6 parce 
qu’elle permet d’accéder à un éventail légèrement plus 
large de données et offre une structure plus propice à 
la construction d’indices.

Mesures correctives commerciales :

Il s’agit des mesures de protection contingentes - telles 
que les droits antidumping, les droits compensateurs et 
les mesures de sauvegarde - appliquées aux produits liés 
aux TIC tel que cela est indiqué dans la base de données 
DTI. Bien que ces mesures puissent répondre à des 
préoccupations commerciales légitimes, elles peuvent 

accroître l’incertitude commerciale et faire augmenter les 
coûts pour les importateurs de technologies d’IA.

iii.	 Politique relative aux flux transfrontières 
de données

Les données sont un élément fondamental pour le  
développement et le déploiement de l’IA. Les restrictions 
sur les flux de données transfrontières peuvent fragmenter 
considérablement les écosystèmes numériques et limiter 
l’innovation en matière d’IA et le commerce de l’IA.

Le calcul effectué pour la politique relative aux 
flux transfrontières de données est une moyenne 
simple de cinq indicateurs réglementaires provenant 
de la base de données DTI (points 6.1 à 6.5). Ces 
indicateurs concernent de manière exhaustive les 
prescriptions en matière de localisation des données, 
les restrictions sur les transferts de données 
transfrontières, les obligations de traitement local, 
les régimes subordonnant les flux au respect de 
conditions et les prescriptions en matière de stockage 
local, ainsi que les engagements pris dans les ACR 
concernant la gouvernance en matière de données.

PTFi = ⅕ DTIi,k

Toutes les sous-composantes sont mises à l’échelle 
de sorte que les valeurs plus élevées indiquent des 
régimes plus restrictifs.

3. Normalisation et robustesse
Tous les sous-indicateurs sont normalisés sur l’intervalle 
[0,1] et, par conséquent, les valeurs plus élevées 
indiquent toujours une plus grande restrictivité. Les 
bases de données de l’IRES et de la DTI suivent déjà 
cette convention de par leur conception. Les données 
tarifaires ont fait l’objet d’une normalisation min-max pour 
l’ensemble de l’échantillon de 108 économies.

Lorsque des données de séries chronologiques sont 
disponibles, des moyennes pluriannuelles sont utilisées 
pour lisser les éventuelles fluctuations à court terme. Une 
moyenne est établie pour les données tarifaires sur une 
période de cinq ans (2019-2023). Les politiques relatives 
aux services et aux données, qui changent généralement 
moins souvent, sont mesurées sur la base de l’année 
disponible la plus récente.

Notes finales

1	 Voir https://www.epo.org/fr/searching-for-patents/
business/patstat.

2	 Voir https://www.cooperativepatentclassification.org/
home.

3	 Voir https://itip-services-worldbank.wto.org/.

4	 Voir https://ttd.wto.org/en.

5	 L’indice d’intégration du commerce numérique (DTI) 
est encore en cours d’élaboration. Certaines valeurs 
pourront être modifiées dans la version finale, qui sera 
publiée sur le site Web de la DTI : https://dti.eui.eu/.

6	 Voir https://qr.wto.org/fr.

https://www.epo.org/fr/searching-for-patents/business/patstat
https://www.epo.org/fr/searching-for-patents/business/patstat
https://www.cooperativepatentclassification.org/home
https://www.cooperativepatentclassification.org/home
https://itip-services-worldbank.wto.org/
https://ttd.wto.org/en
https://dti.eui.eu/
https://qr.wto.org/fr
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Note

Les Membres de l’OMC sont souvent désignés sous le nom de « pays », bien que certains ne soient pas des pays au sens habituel 
du terme mais, officiellement, des « territoires douaniers ». La définition des groupements géographiques ou autres, dans le présent 
rapport, n’implique de la part du Secrétariat de l’OMC aucune prise de position quant au statut d’un pays ou territoire, au tracé de 
ses frontières ou aux droits et obligations des Membres de l’OMC dans le cadre des Accords de l’OMC. Il n’y a pas, à l’OMC, de 
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L’intelligence artificielle (IA) pourrait conduire à une nouvelle ère 
de croissance. En transformant la manière dont les biens et les 
services sont produits, échangés et consommés, elle peut apporter 
des changements substantiels à l’économie mondiale. Cependant, 
sa trajectoire future reste incertaine et soulève des questions 
essentielles au sujet du commerce et de la croissance inclusive. 

Le Rapport sur le commerce mondial 2025 examine la relation 
complexe et en évolution rapide entre l’IA et le commerce 
international, et la manière dont cette relation peut façonner une 
croissance inclusive. L’IA offre de nouvelles possibilités de réduire 
les coûts du commerce, de stimuler la productivité et d’élargir 
l’accès aux marchés mondiaux. En outre, les échanges peuvent 
contribuer à rendre l’IA plus accessible grâce à la diffusion des 
connaissances, à la promotion de l’innovation et à la facilitation de 
la participation aux chaînes de valeur concernées. Toutefois, les 
inégalités d’accès à l’infrastructure numérique et aux compétences 
et capacités appropriées partout dans le monde pourraient creuser 
la fracture numérique. Par ailleurs, les effets de l’IA sur le marché 
du travail sont une source de difficultés supplémentaires.

La question de savoir si le commerce fondé sur l’IA se traduit par 
une croissance générale et inclusive dépendra de la façon dont sont 
conçues et mises en œuvre les politiques commerciales et liées au 
commerce. Les règles de l’OMC sur le commerce des marchandises 
et des services, les données, la propriété intellectuelle et les 
marchés publics peuvent déterminer la disponibilité, l’accessibilité 
financière et la diffusion de l’IA. Les politiques complémentaires qui 
régissent la concurrence, l’infrastructure des données, l’énergie, 
l’éducation et le soutien des pouvoirs publics peuvent aussi 
aider à déterminer si et comment les économies tirent parti d’un 
commerce fondé sur l’IA. L’OMC peut jouer un rôle central pour ce 
qui est de veiller à ce que l’IA soutienne une croissance tirée par 
le commerce qui soit plus inclusive, en administrant ses propres 
règles, en favorisant le dialogue, la transparence et le renforcement 
des capacités, et en approfondissant la collaboration avec d’autres 
organisations internationales dans les domaines de l’IA et du 
commerce numérique.
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